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基于MIPS内核的SoC软硬件协同仿真  
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摘要  针对基于MIPS系列处理器内核的高清电视解码SoC，构建了一个软硬件协同仿真环境。连接MIPS处理器

内核的VMC模型和SoC的RTL模型，利用VMC模型支持MIPS指令集的特性运行测试汇编程序，实现了SoC软硬
件的同步调试，有效地提高了系统验证的效率。 
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